Obudowa - H590 Snow Tempered Glass
ARGB podswietlenie LED Lightstrip

Indeks: 281049 Producent: Thermaltake Kod producenta: CA-1X4-00M6WN-00

Cena: 456.35 zt

Opis

Obudowa - H590 Snow Tempered Glass ARGB
podswietlenie LED Lightstrip

Producent: Thermaltake

Wiasciwosci

e Opis

e Typ obudowy Midi Tower

e Format obudowy ATX

e Format obudowy Micro ATX

e Format obudowy Mini-ATX

e Format obudowy E-ATX

e Okno Szkto hartowane

e Liczba miejsc montazowych (sumaryczna) 6

e Miejsca montazowe 3,5" wewn. 2

e Miejsca montazowe 3,5" zewn. 0

e Miejsca montazowe 5,25" zewn. 0

e Miejsca montazowe 5,25" wewn. 0

e Miejsca montazowe 2,5" wewn. 4

e Miejsca montazowe 2,5" zewn. 0

e Moc zasilacza Brak

e Wentylator 12 cm

e Kolor (wyliczeniowy) Biaty

e Wymiary 487*216*467 mm

e \Waga 7.45

e Zigcza na przednim panelu 1 x stuchawki

e Zigcza na przednim panelu 1 x mikrofon

e Zigcza na przednim panelu2 x USB 3.0

e Pozostate parametry System chtodzenia: Front: 120 x 120 x 25 mm Standard fan (1100rpm, 22.5 dBA) x 1 Tyt:
120 x 120 x 25 mm Standard fan (1100rpm, 22.5 dBA) x 1 Wsparcie wentylatoréw: Front: 3 x 120mm, 2 x
120mm, 1 x 120mm, 3 x 140mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm Top: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm, 2 x 140mm, 1 x
140mm Tyt: 1 x 120mm Wielkos$¢ chtodnicy: Front: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm, 1 x 280mm, 1 x 140mm
Top: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm, 1 x 280mm, 1 x 140mm Tyt: 1 x 120mm Maksymalna
diugoséiwysokosé: Wysokosé chtodzenia procesora: 160mm Diugosé karty graficznej: 360mm Ditugosé
zasilacza: 180mm




Parametry
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